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Broadband Optimized™ Protection

DSLP Biased Series - SOT23-6

Description

Features & Benefits

Applicable Global Standards

Absolute Maximum Ratings between pin1 and pin 3, Ta= 25ºC (Unless otherwise noted)

ºC 

P

Pinout Designation & Schematic Symbol

Agency Approvals

Agency Agency File Number

DSLP Biased Series - SOT23-6

Part Number Marking
Maximum Junction Temperature Storage Temperature Range

Ipp 

8/20μs
ºC ºC A min A typ
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Broadband Optimized™ Protection

DSLP Biased Series - SOT23-6

V-I: Characteristics Typical capacitance against line voltage (without 
external bias)

Electrical Characteristics between pin 1 and pin 3, Ta = 25°C

Part Number Marking
VDRM 

@IDRM=100nA
IR 
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VS@100V/μs IH IS

Capacitance       
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Line Bias
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Broadband Optimized™ Protection

DSLP Biased Series - SOT23-6

Application example - G.fas Protection

SIDACtor® Component
DSLP0xx0T023G6

T1

TX

RX

g.fast Line Driver
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Bias+

About G.fast

PP PP

Series

IPP

8/20 1

1.2/50 2
5/310 1

10/700 2

A min A typ A typ

G

Surge Ratings

PP

Parameter Value Unit

Thermal Information

dBm
frequency

VDSL2

G.fast

Start at
2.2, 8, 12, 17 or 30 MHz

100MHz
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Broadband Optimized™ Protection

DSLP Biased Series - SOT23-6

High Reliability Test Specification

Pre-condition
(HTRB/ TC/ PCT/ 
H3TRB) R

HTRB
& T

Temperature Cycling

Pressure Cooker

Bias Humidity  
(H3TRB)

RSH

Physical Specifications

Lead Plating

Lead Material

Lead Coplanarity

Subsitute Material

Body Material

Flammability

Soldering Parameters

Reflow Condition

Pre Heat

- Temperature Min (Ts(min))

- Temperature Max (Ts(max))

- Time (Min to Max) (ts)

Average ramp up rate (Liquidus Temp (TL) 
to peak)

TS(max) to TL - Ramp-up Rate

Reflow
- Temperature (TL) (Liquidus)

- Temperature (tL)

Peak Temp (TP)

Time within 5°C of actual Peak Temp (tp)

Ramp-down Rate

Time 25°C to Peak Temp (TP)

Do not exceed

Part MarkingPart Numbering

DSLP 0xx 0 T023G

Type 

Nominal Working voltage: 

Construction variable: Package Type 

Surge Ipp rating

SIDACtor DSL Protector

0=single chip

Number of pins

6
Reel Pack

RP

Package Type Description Quantity

SOT23-6

Packing Options

Part Marking CodePxx
1 2 3

456
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Broadband Optimized™ Protection

DSLP Biased Series - SOT23-6

Embossed Carrier Tape & Reel Specification - SOT23-6

GENERAL INFORMATION

1. 3000 PIECES PER REEL.
2. ORDER IN MULTIPLES OF FULL REELS ONLY.
3. MEETS EIA-481 REVISION "A" SPECIFICATIONS.

2.0mm
4.0mm

CL

1.75mm1.5mm
DIA. HOLE

8mm

4.0mm

8.4mm

180mm

14.4mm

13mm

60mm

ACCESS HOLE

COVER TAPE

USER DIRECTION OF FEED PIN 1

SOT-23 (8mm POCKET PITCH)

Dimensions
Inches Millimeters
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Recommended Solder Pad Layout

Dimensions - SOT23-6



 

Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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